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文章摘要：

用粉末冶金法制备了亚微米SiC颗粒增强纯铝基复合材料(Al MMC), 对该材料
的微观结构和拉伸性能进行了研究. 结果表明, 15%SiCp(150 nm)/Al MMC的
拉伸强度和屈服强度分别为342.3和272.4 MPa, 比纯铝分别提高了89.0%和
117.9%, 其延伸率为6.3%. 拉伸断口观察表明, SiCp/Al MMC断裂机制为界
面脱粘和SiC团聚体的脆断. 该复合材料具有高强度的原因是基体的微观发生
了变化, 用位错密度强化和弥散强化机制对Al MMC的强化作用进行了评估, 
预测结果与实验值符合得很好.
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